
  
 
 
 

 
 
 

KARTA MATERIAŁOWA 
 

 PC - poliwęglan 
 

Termoplastyczny materiał przemysłowy, szeroko stosowany 

w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym czy medycznym. 

Materiał PC oferuje dokładność, trwałość i stabilność 

wymiarową do tworzenia komponentów wykorzystywanych 

do testów funkcjonalnych. Części produkowane z 

poliwęglanu są od 5 do 60 % silniejsze niż elementy 

wykonywane z ABSu (zależy od geometrii modelu). Materiał 

PC daje mocne części do koncepcyjnego modelowania 

funkcjonalnego, prototypów, produkcji narzędzi jak i gotowych produktów. 

 

DANE TECHNICZNE 

Właściwości mechaniczne Norma Wartość 

Wytrzymałość na rozciąganie Rm ASTM D638 
XZ: 40 MPa 
ZX: 30 MPa 

Wytrzymałość na rozciąganie przy osiągnięciu 
granicy plastyczności 

ASTM D638 
XZ: 31 MPa 
ZX: 26 MPa 

Moduł sprężystości ASTM D638 
XZ: 1944 MPa 
ZX: 1958 MPa 

Wydłużenie przy osiągnieciu granicy plastyczności ASTM D638 
XZ: 2% 
ZX: 1% 

Wydłużenie przy zerwaniu ASTM D638 4,8% 

Wytrzymałość na zginanie ASTM D790 104 MPa 

Udarność badana młotkiem IZOD’a ASTM D256 

Z karbem: 
XZ: 73 J/m; ZX: 28 J/m 
Bez karbu: 
XZ: 877 J/m; ZX 187 J/m 

Ugięcie (Odkształcenie cieplne przy 1,82MPa) ASTM D648 127°C 

Moduł sprężystości przy zginaniu ASTM D790 
XZ: 2060 MPa 
ZX: 1760 MPa 

Odkształcenie przy zerwaniu zginanie ASTM D790 
XZ: 4% 
ZX: 3,5% 

Temperatura topnienia DSC (SSYS) 108°C 

 


